
会社沿革

2007
買収：ADI Voltage Regulation & 

Thermal Management Group
追加製品：マルチフェーズ・コントロー

ラー、ドライバ、熱管理デバイス 

開設：ソリューション・エンジニアリン
グ・センター ― ドイツ、ミュンヘン

重点：オートモーティブ・ソリューション

2006
買収：LSI Logic、オレゴン
州グレシャム、デザイン＆
製造施設
重点：プロセス・テクノロジ
ー＆パッケージング

開設：ソリューション・エン
ジニアリング・センター ― 
台湾、台北
重点：コンピューティング＆
電源ソリューション

開設：ソリューション・エン
ジニアリング・センター ― 
オレゴン州ポートランド
重点：コンピューティング/グ
ラフィック・ソリューション

2010
買収：California Micro Devices
既存製品の補強：ESD保護、
EMIフィルタ、インタフェース、電源管理

買収：Sound Design Technologies
既存製品の補強：ULP DSP、
高密度インターコネクト・テクノロジー

開設：ソリューション・エンジニアリング・
センター ― 中国、上海
重点：オートモーティブ・ソリューション

2009
買収：PulseCore 
Semiconductor

追加製品：スペクトラ
ム拡散クロック

1999
モトローラからスピンオフ
製品：アナログIC、スタンダー
ド＆アドバンスド・ロジックIC、
ディスクリート小信号＆パワ
ー・コンポーネント

2000
Initial Public Offering (IPO)

買収：Cherry Semiconductor
追加製品：マルチフェーズ・
コントローラー、ドライバ、
自動車/工業用電源管理、

オートモーティブASSP

買収：三洋半導体
追加製品：マイクロコントローラ、モータ・ドライバ、
オーディオ/ビデオ、電源モジュール
既存製品の補強：電源管理、ASIC、メモリ、MOSFET、IGBT

買収：Cypress Image Sensor Business Unit
追加製品：2次元 高性能CMOSイメージ・センサー
開設：ソリューション・エンジニアリング・センター ― 日本、東京
重点：マルチプル・アプリケーション

2014

買収：AMI Semiconductor
追加製品：自動車アプリケーション用HV ASIC、ULP 
SRAMメモリ、LIN & CANトランシーバ、ロー・パワ
ーRFトランシーバ、ステッパ・モータ・ドライバ、オー
ディオDSPシステム、パワーオーバイーサネット、
産業プロセス・オートメーション
既存製品の補強：クロック＆タイマー、
ハイサイドドライバ

買収：Catalyst Semiconductor
追加製品：デジタル・ポテンショメータ、I/Oエキスパ
ンダ、EEPROM/NVRAM
既存製品の補強：LEDドライバ、DC-DCコンバー
タ、LDO &リニア・レギュレータ、電圧監視回路、温
度センサー

既存製品の補強：クロック＆タイマー、ハイサイド・
ドライバ
開設：ソリューション・エンジニアリング・センター

2008

買収：Aptina Imaging 
追加製品：CMOSイメージ・センサー, 

イメージ・プロセッサー 
買収：Truesense Imaging, Inc.

追加製品：CCDイメージ・センサー

2011 2015
買収： AXSEM
追加製品：
RFトランシーバ

開設：ソリューショ
ン・エンジニアリン
グ・センター ― 韓
国、ソウル
重点： ワイヤレス・
ソリューション

2005
買収： Fairchild Semiconductor

追加製品：MEMSモーションセンサ、
オプトエレクトロニクス、

高電圧MOSFET 
既存製品の補強：

パワーマネージメント、
パワーモジュール、

シグナルコンディショニング、
ロジック、ディスクリート

2016


